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1 SolidCard Il und Basiskarte

Die SolidCard 2 ist ein vollstandiger PC in einer sehr handlichen Gréf3e. Sie entspricht in inren Abmalfen einer Scheck-
karte. Herzstiick ist der Elan-SC520 Prozessor von AMD. Dies ist ein 468er Prozessor mit einer Reihe von zusétzlicher
Hardware "on Chip". Durch diese Eigenschaften ist nur eine begrenzte Anzahl externer Bausteine notwendig, um die
Funktionalitat eines PC zu erreichen. Trotz der geringen Baugréf3e sind an diesem PC bis zu zwei IDE-Geréte (Festplat-
ten, CDROM etc.), bis zu zwei Disketten-Laufwerke und serielle und parallele Schnittstellen zu betreiben. Zusammen
mit dem Evaluation-Kit kdnnen Flachbildschirme in STN- oder TFT-Technologie direkt betrieben werden. Die Software
unterstitzt gangige Modelle und Auflosungen (VGA bis SXGA).

2 Sicherheitshinweise

Um die auf der Platine befindlichen Bauelemente vor Beschadigung durch elektrostatische Aufladung zu schiitzen,
mdissen sie bei allen Arbeiten an dem System folgende VorsichtsmalRnahmen beachten:

T Platinen dieser Art werden Ublicherweise in einer Schutzhiille aus antistatischen Material ausgeliefert. Belassen
Sie das System in dieser Verpackung, bis Sie es installieren wollen.

T Tragen Sie Sorge dafir, daR Sie und Ihre Arbeitsunterlage geerdet sind, wenn Sie das System aus der Verpackung
nehmen, um es zu installieren. Als praktischer Ersatz kann bei der Montage auch das wiederholte Beriihren eines
geerdeten Gegenstandes dienen (beispielsweise ein Heizkorper).

T Fassen Sie die Platine bei der Montage nur an den Au3enkanten an. Sie vermeiden dadurch, daf’ Bauteile auf der
Platine verbogen oder verschmutzt werden kénnten. Beides kdnnte zu Fehlfunktionen flihren.

T Arbeiten Sie an dem System nur im spannungsfreien Zustand. Mechanische Verédnderungen am laufenden Sy-
stem kdnnen zu Beschadigungen an den Bauteilen fiihren.

T Achten Sie bei dem Betrieb des SolidCard-Evaluation-Kit immer darauf, daf3 die fir das System spezifizierten Ver-
sorgungsspannungen eingehalten werden.

T Achten Sie ferner darauf, daf3 Sie Steckverbinder nicht falsch herum auf die Platine aufstecken. Dies kann zu Be-
schadigungen sowohl der SolidCard, der Basiskarte als auch anderer Komponenten fiihren.

T Benutzen Sie die vorgesehenen Kabeladapter fir die Anschliisse an das SolidCard-Kit. In anderen Fallen ist der
sichere Kontakt und damit der stabile Betrieb des Systems nicht gewahrleistet. Wir haften nicht fir daraus resultie-
rende Datenverluste oder Fehlfunktionen.

T Sie sollten das SolidCard-Kit-System nicht unter starken Temperatur- und damit Luftfeuchtigkeitsschwankungen
betreiben. Durch Kondensation kann es auf dem System zu dauerhaften Schaden bzw. Fehlfunktionen kommen.

T Das SolidCard-Kit besitzt kein Geh&use. Beachten Sie dies, wenn Sie neben der laufenden Karte mit elektrisch lei-
tendenden Gegenstéanden hantieren. Fallen diese auf die Schaltung oder kommen mit ihr in Berlihrung kann der
dadurch verursachte KurzschluB3 zu einer dauerhaften Beschadigung der Karten fuhren.

Zur Einhaltung der elektromagnetischen Vertraglichkeit ist beim Einbau der Karte das EMV-Gesetz zu beachten.

Versuchen Sie nicht eine defekte Platine selbst zu reparieren. Schicken Sie sie mit einer méglichst genauen Fehler-
beschreibung an uns zurlick.
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3 HaftungsausschluR
Dieses Handbuch wurde nach bestem Wissen erstellt und enthalt alle bekannten Details des SolidCard-Kits. Den-
noch kann keine Gewahr oder Garantie fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Genauigkeit gegeben werden.

Die EuroDesign embedded technologies GmbH haftet nicht fiir Folgeschaden, die aus der Benutzung des SolidCard-
Kits entstehen kdnnen. Insbesondere nicht fur die Nichteignung des SolidCard-Kits fiir einen vorgesehenen Zweck.

Das System ist ausschlief3lich fiir die von uns vorgesehenen Zweck zu benutzen. Zuwiderhandlungen kénnen zu ei-
ner Beschadigung des Systems selbst bzw. damit betriebener Komponenten fihren.

Das System SolidCard-Kit ist nicht flr den Betrieb in lebenserhaltenden Systemen oder sonstigen medizinischen/the-
rapeutischen Umgebungen zugelassen.
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4 Inhalt des SolidCard-Kit

T SolidCard Il CPU-Karte

T SolidCard Il Basiskarte

T Netzteil 110V~ ... 230V~/50Hz ... 60Hz, Ausgang 12V= mit 2A
T Kabelsatz (COML....COM4, LPT, Floppy, IDE, PS/2 Y-Adapter)

T Optional 64MB CompactFlash

T Optional ELinOS Entwicklungspaket

4.1 Ausstattungsmerkmale der SolidCard |l

SDRAM
16MB

@———PS/2 Tastaur ———P»

Tastatur- @———PS/2Maus —— P

controller

Matrix-Tastatur ]

8MB 256k

10 o=

Multi- €———CcoMs——P>

& Floppy ——P>

<4—COML—— P
<4——CoOM2—— P

ISA-Bus

TT
)

« AMD

PCI-Bus

Elan SC520

AMD SC520 CPU mit 132 Mhz

16 MB synchrones DRAM

2MB Flash (optional 256k Flash)

8 MB DiskOnChip

PCI-Bus

4 serielle Schnittstellen

1 parallele Schnittstelle
Floppy-Controller

IDE-Steuersignale

[2C- oder SSI-Bus

AnschluBmadglichkeit fiir PS/2-Maus und -Tastatur
2 kBbit EEPROM (Uber [2C ansprechbar)
Watchdog
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4.2 Ausstattungsmerkmale des SolidCard Il Basiskarte

7 Segment
Post-Code EFGE
Anzeige as
9polig
’ ’ < comL >--Dsurs
Ireh) 10polig
O 10polig
5A-Bus o ——com——» i |
+ wn o
polig
< = [ com—— e |
o —
polig
3 T e
cd 44polig
o PCI-BUS O < bt Wame
-O 34polig
3 Tastatur/M Bpolig
(Jp] ¢—Tastatur/Maus MiniDIN
<—Tastaturmatrix
Intel Asiliant
82559ER B69000
Netzwerk- Grafik-
Controller Controller 12V
PanelLink
Se”fe’ 3,3V/5V
3lpolige VGA
RI45 Wanne DSUB

Einfache +12V Versorgung aller Komponenten
Standardschnittstellen fiir alle Signale der SolidCard |l

1x IDE-Anschlufd im Raster 2,54mm 40polige Stiftwanne

1x IDE-Anschluf3 im Raster 2,00mm 44polige Stiftwanne

1x IDE-AnschluB fir Compact-Flash

1x RS232 auf 9polig DSUB

3x RS232 auf 10polig Stiftwanne

1x Floppy-Anschluf 34polige Stiftwanne

1x Drucker-AnschluRl 26polige Stiftwanne

1x MiniDin 6polig fur PS/2-Maus und -Tastatur

ISA-Bus auf Buchsen nach PC104 Norm

PCI-Bus auf Buchse nach PC104+ Norm (2 Steckplatze)
Assiliant B69000 PCI-Grafik-Controller mit 2MB SDRAM
VGA-Buchse 15polig HDSUB fur Anschluf? analoger Bildschirme
TMDS-Ausgang 41polig fur direkten Betrieb von TFT-Flachbildschirmen bis SXGA (1280x1024)
Intel 82559ER 100/10 MBit PCI-Ethernet-Controller

RJ45 Standardanschluf}

256k DIP Flash-Sockel

Optionale Komponenten:

EPSON embedded Grafik-Controller mit 40k SRAM (optional 80k)

Digitaler-Ausgang 41polig fur Direktanschluf3 von Flachbildschirmen bis VGA (640x480) in TFT- oder (C)STN-
Bauform

Philips SAAT111A Videodekoder zum Einziehen von Videobildern in den VGA-Grafikspeicher

2x S-Video oder 4x FBAS Eingang

National USBN9602-28M USB-Knoten-Controller

USB-B-Buchse

Assiliant B69030 mit 4MB SDRAM statt dem B69000
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5 Inbetriebnahme

Eine Reihe von Anschlissen sind nur tiber die mitgelieferten Adapterkabel den Normen entsprechend. Wir empfehlen
lhnen, nur die Adapter auf die Basiskarte zu stecken, die Sie auch verwenden wollen (der Ubersichtlichkeit wegen).

5.1 Evaluation-Kit mit Grafik-Unterstiitzung

Der HyperBoot-Lader erwartet einen angeschlossenen Monitor an ST23 und eine PS/2-Tastatur an ST13. Dies sind die
beiden Gerate, die sie mindestens anschlieBen missen. Alle anderen Geréte wie Festplatten, Diskettenlaufwerke etc.
sind optional.

5.2 Evaluation-Kit ohne Grafik-Unterstiitzung

Der HyperBoot-Lader erwartet an COML1 (ST10) ein angeschlossenes Terminal. Die Kommunikationseinstellungen sind:
T 115.200 Bd oder 19.200 Bd (wahlbar)

T 8Bit

T 1Stoppbit

T keine Paritét

Auch hier sind zunéchst keine weiteren Gerate notwendig.

Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil an ST27. Dieses Stecksystem entspricht dem von 3,5 Zoll Diskettenlaufwerken. Es
ist vertauschungssicher. Im Gegensatz zu einem Diskettenlaufwerk wird beim SolidCard-Kit jedoch nur eine einfache
+12V Spannungsversorgung benétigt, so dal? der auf diesem Stecker normalerweise vorhandene +5V Teil nicht be-
legt sein muR. Alternativ dazu kdénnen Sie auch ein Standard-PC-Netzteil verwenden, wie sie in Desktop-PC-Geh&u-
sen Verwendung finden. Dies ist empfehlenswert, wenn Sie weitere externe Gerate wie 3,5 Festplatten oder CD-
ROM-Laufwerke betreiben wollen.

Das SolidCard-Kit besitzt keinen Schalter zum Unterbrechen der Versorgungsspannung. Wenn Sie das aktive Netzteil
mit dem SolidCard-Kit verbinden, ist die Karte bereits in Betrieb.

5.3 Besonderheiten

Der PS/2 Anschluf? ist fur den gleichzeitigen Anschlu von PS/2-Tastatur und —Maus vorgesehen. Wenn Sie beides
einsetzen wollen, mussen Sie den beigelegten Y-Adapter verwenden. Es ist aber auch mdglich, nur eine Tastatur an-
zuschlieRBen. Diese kann ohne Y-Adapter direkt angeschlossenen werden.
Beachten Sie bitte:
T Bei einem HyperBoot-Lader mit einer Versionsnummer kleiner als 0203
Die AnschluBbelegung an diesem PS/2 AnschluB ist nicht standardkonform, um auch den alleinigen Betrieb einer
Tastatur zu ermoglichen. Sollen eine Maus und eine Tastatur betrieben werden, miissen aus diesem Grund am Y-
Adapter Maus und Tastatur vertauscht werden.
T Bei einem HyperBoot-Lader mit mindestens der Versionsnummer 0203
Hier kdnnen Sie die beiden Gerate beliebig am Y-Adapter anschliel3en, da sie automatisch erkannt und zugeord-
net werden.
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6 Plazierung der Anschliisse
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AnschluRl Bezeichnung AnschluRl Bezeichnung
STL SC2 Hauptstecker 1 ST14 | Diskettenlaufwerk
ST2 SC2 Hauptstecker 2 ST15 | Tastatur-Matrix
ST5 Ethernet ST16 | PS/2-Maus/Tastatur
ST6 USB-B ST17 Drucker-Schnittstelle
ST7 PC104 8 Bit ISA ST18 | 2mm IDE fur 2,5 Laufwerke
ST8 PC104 16 Bit ISA ST19 | 2,54mm IDE fiir CDROM etc.
ST9 PC104+ PCI ST20 | Compact-Flash
STI0 | COM 1 (Elan prozessorintern) ST21 | Digital-Display
STl |COM 3 (Multi-l0) ST22 | TMDS-Display
ST12  |COM 4 (Multi-l0) ST23 | Analog VGA
STI3 | COM 2 (Elan prozessorintern) ST24 | Video-Eingang
ST25 | Video-Eingang ST27 | Versorgung
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7 Ressourcen

Die Verfuigbarkeit der auf dem System integrierten Ressourcen ist bestimmten Randbedingungen unterworfen. Durch
die hohe Packungsdichte sind einige Standard-PC-Ressourcen nicht implementiert, und einige andere stehen nicht
unter allen Bedingungen zur Verfligung. Dieses Kapitel soll Ihnen helfen, die fiir Sie erforderliche Konstellation zu er-
mitteln.

7.1 Adressraum

Die SolidCard kann mit 16MB bis 256MB Speicher ausgestattet sein. Daneben bestehen noch einige andere Ressour-
cen und der PCI-Adressraum. Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Ressourcen auf die CPU-Adressen:

Adressbereich (hex) Belegung
00000....9FFFF 640k Byte RAM
A0000....BFFFF 128k Byte VGA-Speicher oder normales RAM
C0000....CAFFF 44k Video-BIOS (oder RAM)
CBO00O....F7FFF 180k Byte RAM
F8000....FFFFF 8k ROM (HyperBoot-Lader)
100000....1FFFFFF 16M Byte RAM
100000....3FFFFFF 64M Byte RAM (optional)
100000....1FFFFFFF 256M Byte RAM (optional)
10000000....11FFFFFF EPSON Grafikcontroller (optional)
12000000....127FFFFF 8M Byte SRAM (optional)
12800000....12FFFFFF 8M Byte DiskOnChip (optional)
13000000....13FFFFFF 16M Byte Flash-Bereich (optional)
14000000....14FFFFFF 16M Byte Flash-Bereich
15000000....3FFFFFFF 687M Byte PCI-Bereich
40000000....FFFEEFFF 1G Byte PCI-Bereich
FFFEFQOO....FFFEFFFF 4kB MMCR-Bereich des SC520-Prozessors
FFFFO0QO....FFFFFFFF 64k Boot-ROM

7.2 Ein- Ausgabebereiche

Ein x86-Prozessor unterscheidet Zugriffe auf Speicher von denen auf externe Bausteine. Dieser sog. I1/0-Bereich (In-
put/Output) ist nach folgender Tabelle vorbelegt. Um angesprochen werden zu kénnen, bendtigen zuséatzliche Gera-
te/Steckkarten einen eindeutigen Adressbereich. Es darf zu keinen Uberlappungen kommen.

Adressbereich (hex) Belegung
00...1F DMA-Controller (Slave)
20..21 Interrupt-Controller (Master)
22..25 Interrupt-Controller (2nd Slave)
40..43 Timer-Control Register
60...64 Tastatur-Controller
70..71 Echtzeituhr und CMOS-RAM
80...8F DMA Segmentregister
92 System Control Port A
A0...Al Interrupt-Controller (Ist Slave)
CO...DE DMA-Controller (Master)
FO Mathematischer Coprozessor
100...103 System-Kontrolle
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Adressbereich (hex) Belegung
160...161 USB-Knoten-Controller
170..177 IDE-Festplatten-Controller (Secondary)
1F0...1F7 IDE-Festplatten-Controller (Primary)
278..27A Parallel Port 3
2B0...2DF Grafik-Controller
2E8...2EF Serieller Port 4
2F8...2FF Serieller Port 3
378...37A Parallel Port 2
398...399 Multi-I/0 Konfigurationsregister
3B0...3BB Monochrom Grafikadapter
3BC...3BE Parallel Port 1
3F2...3F5 Floppy-Disk-Controller
3E8...3EF Serieller Port 2
3F8...3FF Serieller Port 1
400...FFFF PCI-IO-Adressraum

7.3 DMA-Kanédle

Es stehen intern 8 unabhéangige DMA-Kanale bereit (nach aul3en 4). Die folgende Tabelle zeigt deren aktuelle Ver-
wendung/Belegung.

DMA-Kanal Belegung

nicht belegt

FloppyDisk-Controller

nicht belegt

nicht belegt

nicht belegt

nicht belegt

nicht belegt

0| N[O | OB IWIN|~-

nicht belegt

7.4 Interruptkanéle

Intern kann der SC520-Prozessor 22 Interrupt-Kanéle verwalten. Nach auflen stehen davon 16 zur Verfligung (Kom-
patibilitdt zu einem Standard-PC). Die nachfolgende Tabelle zeigt deren derzeitige Belegung.

Interruptkanal | Belegung

0 Zeitgeber

Tastatur

Kaskade

Serielle Schnittstelle

Serielle Schnittstelle

PCI-Bus, Netzwerk-Controller

FloppyDisk-Controller
LPT
Echtzeit-Uhr

O NoOO| 0|~ W[|N |-
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Interruptkanal |Belegung
9 USB-Knotencontroller oder unbelegt
10 PCl-Bus, Grafik-Controller
u PCl-Bus, PC104+ Steckplatz
12 PS/2 Maus
13 Mathematischer Coprozessor
14 IDEO
15 PCI-Bus, PC104+ Steckplatz

8 Konfiguration

Die Basiskarte kann mittels mechanischen Schiebeschaltern konfiguriert werden. Dazu befinden sich 4 Gruppen zu je
vier Schiebeschaltern auf der Karte. Die folgende Abbildung zeigt die Position der 4 Gruppen.

= SW4
= sw3

= SW2

wany

AN

SW1

8.1 Ubersicht Uiber die Schiebeschalter

Swi SwW2 SW3 Sw4
1 Display-Auswahl JTAG-Debug Baudrate reserviert
2 Display-Auswahl JTAG-Debug Terminal BIOS Auswahl
3 Display-Auswahl JTAG-Debug Konfiguration #1 Compact-Flash
4 Display-Auswabhl Wartungs-Modus Konfiguration #2 reserviert
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8.1 Spezifikation der Schiebeschalter

Gruppe SW1 wahlt im Grafik-Subsystem einen von 16 mdglichen Flachbildschirmtypen aus. Da Flachbildschirme mit
einem definierten Zeitverhalten angesteuert werden, muR hier normalerweise eine Auswahl getroffen werden. Die
Mdglichkeiten verschiedenste Bildschirme ansteuern zu kénnen sind sehr grol3. Die nachfolgenden Tabelle zeigt nur
eine Ubersicht der bereits verfiigbaren Bildschirme. Sprechen Sie mit uns, wenn Sie eine besondere Auswahl bendti-
gen bzw. einen speziellen Bildschirm ansteuern wollen. Diese Auswahl wird von uns dann auf die von lhnen ge-
wunschten Schalterstellungen festgelegt.

Bildschirmtypen
1024x768 Dual Scan STN Farbdisplay
1280x1024 TFT Farbdisplay
640x480 Dual Scan STN Farbdisplay
800x600 Dual Scan STN Farbdisplay
640x480 TFT Farbdisplay
1024x768 TFT Farbdisplay
800x600 TFT Farbdisplay
800x600 Dual Scan STN Farbdisplay
1280x1024 Dual Scan STN Farbdisplay
1024x600 Dual Scan STN Farbdisplay
1024x600 TFT Farbdisplay
800 x 480 TFT Farbdisplay
400 x 240 TFT Farbdisplay

Gruppe 2 und 3 wahlen einen Betriebsmodus der CPU aus und tibergeben an die Software mogliche Konfigurati-

onsinformationen.

T Die drei Schalter fur ,AMD JTAG" sind nur von Bedeutung, wenn die JTAG-Schnittstelle fir Debugzwecke verwendet
wird. Uber diese Schnittstelle kann der SC520-Prozessor vollstandig iiber einen zweiten Rechner gesteuert bzw.
der Programmablauf mitverfolgt werden. Dies erfordert ein zusatzliches Gerat, welches zwischen den SC520-Pro-
zessor und den zweiten Rechner geschaltet werden muR. Sprechen Sie mit uns, wenn Sie von dieser Mdglichkeit
gebrauch machen mdchten. Fur einen zuverlassigen Normalbetrieb missen diese 3 Schalter immer in der Schal-
terstellung ,,off* stehen.

T Schalter 4 aus der Gruppe 2 hat eine festgelegte Bedeutung fur den HyperBoot-Lader der SolidCard II: Wird der
Wartungsmodus aktiviert, kdnnen Sie in den Boot-Vorgang eingreifen. Einzelheiten zu diesem Modus entnehmen
Sie bitte dem gesonderten Handbuch ,HyperBoot-Lader".

Zwei der vier Schalter der Gruppe 3 sind in ihrer Bedeutung noch frei. Die beiden anderen steuern den HyperBoot-La-

der

SW2 | Stellung Funktion  |Bedeutung
1lon AMD JTAG Debug-Modus freigeschaltet
off Normale Operation (Voreinstellung)
2|on AMD JTAG Trace Controller freigeschaltet
off Normale Operation (Voreinstellung)
3|on AMD JTAG Debug Modus per Software gesperrt
off Normale Operation (Voreinstellung)
4ion HyperBoot  |Sofortiges Laden eines voreingestellten Betriebssystem-Abbildes
off Wartungsmodus, kein sofortiges Laden eines Betriebssystem-
Abbildes
SW3
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1lon Terminal Es wird immer das serielle Terminal benutzt

off Wenn ein VGA-Controller gefunden wird, wird dieser benutzt
2/on Baudrate Terminal-Baudrate ist 115.200 Bd

off Terminal-Baudrate ist 19.200 Bd
3|on/off  |Software Schalterstellung kann von der Software ausgewertet werden
4 |on/off | Software Schalterstellung kann von der Software ausgewertet werden

Anderungen an den Schaltern von SW2 und 3 werden nur bei einem ,harten” Reset iibernommen!

Gruppe 4 steuert Hardware auf der Basiskarte

Schalter 1 muf3 derzeitimmer in der Stellung ,,on" verbleiben

Schalter 2 ermdglicht den Betrieb eines externen 256k Flash-Baustein als BOOT-ROM. Aus dem BOOT-ROM be-
zieht die SC520-CPU nach einem Reset das Initialisierungsprogramm. Sowohl auf der SolidCard Il als auch auf der
Basiskarte existiert ein solches BOOT-ROM. Mit diesem Schalter entscheiden Sie, aus welchem der beiden Bau-
steine die CPU nach einem Reset das Initialisierungsprogramm bezieht.

Schalter 3 ermdglicht es Ihnen, neben einer eingesteckten Compact-Flash-Karte noch ein zweites IDE-Gerét zu
betreiben (Festplatte, CD-ROM etc.). Mit diesem Schalter entscheiden Sie, ob die Compact-Flash-Karte als Master
oder Slave am IDE-Bus betrieben werden soll. Beachten Sie, da immer nur ein Master an einem IDE-Bus vorhan-
den sein darf.

Schalter 4 muR derzeitimmer in der Stellung ,on“ verbleiben

SW4 | Stellung Funktion |Bedeutung
llon Reserviert Kontrolliert die VGA-Ausgabe
2|on BIOS- CPU benutzt 256k Flash auf der Basiskarte als
off Auswahl ROM/BIOS
CPU benutzt 256k Flash auf der SolidCard Il als
ROM/BIOS
3|on Compact- Eingesteckte Compact-Flash ist Master auf dem IDE-
Flash Bus
off
Eingesteckte Compact-Flash ist Slave auf dem IDE-Bus
4|on Reserviert Kontrolliert embedded Video-Ausgabe
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9 Riicksetzen des Systems

Sie kénnen das gesamte System ,hart* zurticksetzen, indem Sie den Resettaster auf der Basiskarte driicken. Dessen
Position ist im n&chsten Bild rot dargestellt. Wenn Sie Anderungen an den DIP-Schaltern vornehmen, ist dies immer
zu empfehlen, da einige Schalterstellungen nur durch diese Art des Riicksetzens neu ausgewertet werden.

10 Belegung des Stecksystems der SolidCard Il

Die Signale auf den beiden Steckern teilen sich in verschiedene Gruppen und damit in deren Eigenschaften oder Be-

sonderheiten auf:

Signalgruppe

Besonderheiten

Energieversorgung

Einschaltreihenfolge ist zu beachten

PCI-Bus Leiterbahnfuihrung ist zu beachten, Ruhepegel-Erzeugung auch bei Nichtverwendung
des Busses, nur 3,3V Pegel, 5V Toleranz

ISA-Bus Nur 3,3V Pegel, 5V Toleranz, muf3 nicht alle Signal des Standards unterstitzen, keine
Bus-Master Unterstltzung

Geratesignale Gdf. Ruhepegel-Erzeugung auch bei Nichtverwendung

Systemkontrolle

Reset-Signal-Erzeugung ist zu beachten
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10.1 Stecker X1

Pin |Signal Gruppe Pin [Signal Gruppe

1 |SSI_DO Synchrone Serielle Schnittstelle 81 |SSI_CLK Synchrone Serielle Schnittstelle
2 Reserviert 82 |(SSI DI Synchrone Serielle Schnittstelle
3 |GP_A24 System 83 |GP_A25 System

4 |SERIN IRDA Schnittstelle 84 |EXTBIOS# System

5 |SEROUT IRDA Schnittstelle 85 |FB_VCORE 2,5V

6 |DCD#3 Serielle Schnittstelle 86 |DCD#4 Serielle Schnittstelle
7 |DSR#3 Serielle Schnittstelle 87 |DSR#4 Serielle Schnittstelle
8 |RXD3 Serielle Schnittstelle 88 |RXD4 Serielle Schnittstelle
9 |RTS#3 Serielle Schnittstelle 89 |RTS#4 Serielle Schnittstelle
10 [TXD3 Serielle Schnittstelle 90 |TXD4 Serielle Schnittstelle
11 |CTS#3 Serielle Schnittstelle 91 |CTS#4 Serielle Schnittstelle
12 |DTR#3 Serielle Schnittstelle 92 |DTR#4 Serielle Schnittstelle
13 [R1#3 Serielle Schnittstelle 93 |Rl#4 Serielle Schnittstelle
14 |GND Masse 94 |GND Masse

15 |GPCS#7 System 95 |GPCS#6 System

16 |GPCS#5 System 96 |GPCS#4 System

17 |GPCS#3 System 97 |GPCS#2 System

18 |GPCS#1 System 98 |GPCS#0 System

19 |BIOSCS# System 99 |BUFOE# System

20 |ROMRD# System 100 |FLSHWR# System

21 |LEDNUM# Keyboard Matrix 101 |LEDCAPS# Keyboard Matrix
22 |LEDPAD# Keyboard Matrix 102 |GND Masse

23 |KSIo Keyboard Matrix 103 |KSOO0 Keyboard Matrix
24 |KSIL Keyboard Matrix 104 |KSO1 Keyboard Matrix
25 |KSI2 Keyboard Matrix 105 |KSO2 Keyboard Matrix
26 |KSI3 Keyboard Matrix 106 |KSO3 Keyboard Matrix
27 |KSl4 Keyboard Matrix 107 |KSO4 Keyboard Matrix
28 |KSI5 Keyboard Matrix 108 |KSO5 Keyboard Matrix
29 |KSI6 Keyboard Matrix 109 |KSO6 Keyboard Matrix
30 |KSI7 Keyboard Matrix 110 |KSO7 Keyboard Matrix
31 |MDATA PS/2 MOUSE 111 |MCLK PS/2 MOUSE
32 |KBDATA PS/2 Keyboard 112 |KBCLK PS/2 Keyboard
33 |AD[]] PCI BUS 113 | AD[O] PCI BUS

34 |AD[5] PCI BUS 114 |AD[2] PCI BUS

35 |AD[4] PCI BUS 115 |VCC_CORE 2,5V

36 |C/BE#[0] PCI BUS 116 |AD[3] PCI BUS

37 |[VCC_CORE 2,5V 117 |AD[7] PCI BUS

38 |VCC_CORE 2,5V 118 AD[6] PCI BUS

39 |AD[8] PCI BUS 119 |AD[9] PCI BUS

40 |AD[1]] PCI BUS 120 |GND Masse

41 |AD[10] PCI BUS 121 Reserviert

42 |AD[14] PCI BUS 122 |AD[13] PCI BUS

43 |GND Masse 123 |AD[12] PCI BUS

Seite 13




Pin |Signal Gruppe Pin |Signal Gruppe
44 |3VCC 3,3V 124 |C/BE#[]] PCI BUS
45 |AD[15] PCI BUS 125 |3vCC 3,3V

46 |SERR# PCI BUS 126 |GND Masse
47 Reserviert 127 |PAR PCI BUS
48 |GND Masse 128 |PERR# PCI BUS
49 (3VCC 3,3V 129 Reserviert
50 |STOP# PCI-BUS 130 |3vCC 3,3V

51 Reserviert 131 |GND PCI BUS
52 |3vCC 3,3V 132 |TRDY# PCI BUS
53 [GND Masse 133 |DEVSEL# PCI BUS
54 |[FRAME# PCI BUS 134 |GND Masse
55 |IRDY# PCI BUS 135 |3vCC 3,3V

56 |GND Masse 136 |AD[16] PCI BUS
57 |3VCC 3,3V 137 | C/BE#[2] PCI BUS
58 |AD[18] PCI BUS 138 |3vVCC 3,3V

59 |AD[17] PCI BUS 139 |GND Masse
60 |AD[21] PCI BUS 140 |AD[20] PCI BUS
61 [GND Masse 141 |AD[19] PCI BUS
62 |3vCC 3,3V 142 |AD[23] PCI BUS
63 |AD[22] PCI BUS 143 |3vCC 3,3V

64 |AD[24] PCI BUS 144 |GND Masse
65 |GND Masse 145 |C/BE#[3] PCI BUS
66 |AD[25] PCI BUS 146 |AD[26] PCI BUS
67 |AD[29] PCI BUS 147 |GND Masse
68 |AD[28] PCI BUS 148 | AD[27] PCI BUS
69 |GND Masse 149 |AD[30] PCI BUS
70 |REQ#[0] PCI BUS 150 |AD[3]] PCI BUS
71 |REQ#[1] PCI BUS 151 |GND Masse
72 |GND Masse 152 |REQ#[2] PCI BUS
73 |GNTH(]] PCI BUS 153 |GNT#[0] PCI BUS
74 |GNT#[2] PCI BUS 154 |GND PCI BUS
75 |GND Masse 1565 |PCI_CLK PCI BUS
76 |PCl_CLKFB PCI BUS 156 Reserviert
7 Reserviert 157 |GND Masse
78 |GND Masse 158 |INT#[D] PCI BUS
79 |PCI_RST# PCI BUS 159 |INTHA] PCI BUS
80 |INT#(B] PCI BUS 160 |INT#[C] PCI BUS
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10.2 Stecker X2

Pin |Signal Gruppe Pin |Signal Gruppe
1 |SPEAKER System 81 |SW_RST# System
2 Reserviert 82 Reserviert
3 |VBAT Batterie 83 Reserviert
4 |IDE_CS#0 Steuersignal fur IDE 84 |GND Masse
5 |IDE_CS#!1 Steuersignal fiir IDE 85 |IDE_EN# Steuersignal fiir IDE
6 |DCD#1 Serielle Schnittstelle 86 |DCD#2 Serielle Schnittstelle
7 |DSR#1 Serielle Schnittstelle 87 |DSR#2 Serielle Schnittstelle
8 |RXD1 Serielle Schnittstelle 88 |RXD2 Serielle Schnittstelle
9 |RTS#1 Serielle Schnittstelle 89 |RTS#2 Serielle Schnittstelle
10 |TXD1 Serielle Schnittstelle 90 |TXD2 Serielle Schnittstelle
11 |CTS#L Serielle Schnittstelle 91 |CTS#2 Serielle Schnittstelle
12 |DTR#1 Serielle Schnittstelle 92 |DTR#2 Serielle Schnittstelle
13 |R1#l Serielle Schnittstelle 93 |RI#2 Serielle Schnittstelle
14 |GND Masse 94 |GND Masse
15 |DRVENI1 FLOPPY 95 |STRB# Parallele Schnittstelle
16 |DRVENO FLOPPY 96 |AFD# Parallele Schnittstelle
17 | INDEX# FLOPPY 97 |DO Parallele Schnittstelle
18 |MOTO# FLOPPY 98 |ERR# Parallele Schnittstelle
19 |DRVI# FLOPPY 99 |D1 Parallele Schnittstelle
20 |DRVO# FLOPPY 100 |INIT# Parallele Schnittstelle
21 |MOT# FLOPPY 101 |D2 Parallele Schnittstelle
22 |DIR# FLOPPY 102 |SLCTIN# Parallele Schnittstelle
23 |STEP# FLOPPY 103 |D3 Parallele Schnittstelle
24 |\WDATA# FLOPPY 104 |D4 Parallele Schnittstelle
25 |WGATE# FLOPPY 105 |D5 Parallele Schnittstelle
26 |TRKO# FLOPPY 106 |D6 Parallele Schnittstelle
27 |WPROT# FLOPPY 107 |D7 Parallele Schnittstelle
28 |RDATA# FLOPPY 108 |ACK# Parallele Schnittstelle
29 |HDSEL# FLOPPY 109 |BUSY Parallele Schnittstelle
30 |DSKCHG# FLOPPY 110 |PE Parallele Schnittstelle
31 |GND Masse 111 |SLCT Parallele Schnittstelle
32 |SBHE# ISA BUS 112 |MEMCS!16# ISA BUS
33 |SA[23] ISA BUS 113 |lIOCS16# ISA BUS
34 |[SA[22] ISA BUS 114 |IRQIO ISA BUS
35 |SA[2]] ISA BUS 115 |IRQL ISA BUS
36 |SA[20] ISA BUS 116 |IRQ12 ISA BUS
37 Reserviert 117 [IRQ15 ISA BUS
38 Reserviert 118 |IRQ14 ISA BUS
39 Reserviert 119 |DACK#0 ISA BUS
[I2C_DAT]
40 |MEMRD# ISA BUS 120 |DRQO ISA BUS
[12CLK]
41 |MEMWR# ISA BUS 121 |DACK5# ISA BUS
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Pin |Signal Gruppe Pin |Signal Gruppe
42 |SD[g] ISA BUS 122 |DRQ5 ISA BUS
43 |SD[9] ISA BUS 123 |DACK6# ISA BUS
44 |SD[10] ISA BUS 124 |DRQ6 ISA BUS
45 |SD[L1] ISA BUS 125 Reserviert
46 |SD[12] ISA BUS 126 Reserviert
47 |SD[13] ISA BUS 127 |vCC +5V
48 |SD[14] ISA BUS 128 Reserviert
49 |SD[15] ISA BUS 129 |GND Masse
50 Reserviert 130 |GND Masse
51 |SD[7] ISA BUS 131 |RSTDRV ISA BUS
52 |SD[6] ISA BUS 132 |vCC +5V
53 |SD[5] ISA BUS 133 |IRQ9 ISA BUS
54 |SD[4] ISA BUS 134 Reserviert
55 |SD[3] ISA BUS 135 |DRQ2 ISA BUS
56 |SD[2] ISA BUS 136 Reserviert
57 [SD[l] ISA BUS 137 Reserviert
58 |SD[0] ISA BUS 138 Reserviert
59 |IOCHRDY ISA BUS 139 |GND Masse
60 |AEN ISA BUS 140 Reserviert
61 |SA[19] ISA BUS 141 Reserviert
62 |SA[18] ISA BUS 142 |IOW# ISA BUS
63 |SA[L7] ISA BUS 143 |IOR# ISA BUS
64 |SA[L6] ISA BUS 144 Reserviert
65 |SA[L5] ISA BUS 145 Reserviert
66 |SA[14] ISA BUS 146 Reserviert
67 |[SA[13] ISA BUS 147 Reserviert
68 [SA[12] ISA BUS 148 Reserviert
69 |SA[L] ISA BUS 149 |SYSCLK ISA BUS
70 |[SA[10] ISA BUS 150 |IRQ7 ISA BUS
71 |SA[9] ISA BUS 151 |IRQ6 ISA BUS
72 [SA[8] ISA BUS 152 |IRQ5 ISA BUS
73 [SA[7] ISA BUS 153 |IRQ4 ISA BUS
74 |SA[6] ISA BUS 154 |IRQ3 ISA BUS
75 |[SA[5] ISA BUS 155 |DACK#2 ISA BUS
76 [SA[4] ISA BUS 156 |[TC ISA BUS
77 |SA[3] ISA BUS 157 |BALE ISA BUS
78 |[SA[2] ISA BUS 158 |VCC +5V
79 [SA[Y] ISA BUS 159 |0SC ISA BUS
80 |SA[0] ISA BUS 160 |GND Masse
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Bei einer Reihe von Signalen sind ggf. Sonderbedingungen zu beachten. Die folgende Liste zahlt diese auf. Alle
Richtungsangaben beziehen sich auf die Signale an der SolidCard II:

Zeichen Bedeutung Zeichen Bedeutung

B Bidirektionales Signal PU Pull Up Widerstand

I Eingangssignal PD Pull Down Widerstand

0] Ausgangssignal SR Serienwiderstand

P Versorgungsspannung
Signal yp Pegel Widerstand Gruppe
ADO - AD3! B 3,3V PCI Bus
C/BEQO# -C/BE3# B 3,3V PCI Bus
DEVSEL# B 3,3V PU 4K7 PCI Bus
FRAME# B 3,3V PU 4K7 PCI Bus
TRDY# B 3,3V PU 4K7 PCI Bus
IRDY# B 3,3V PU 4K7 PCI Bus
PAR B 3,3V PU 4K7 PCI Bus
SERR# I 3,3V PU 4K7 PCI Bus
PERR# B 3,3V PU 4K7 PCI Bus
INTA# - INTD# I 3,3V PU 4K7 PCI Bus
GNTO# - GNT2# 0 3,3V PU 4K7 PCI Bus
REQO — REQ2# I 3,3V PU 4K7 PCI Bus
PCI_CLK 0 3,3V PCI Bus
PCI_CLK_FB | 3,3V PCI Bus
PCI_RST# O 3,3V PU 4K7 PCI Bus
SDO - SD15 B 3,3V PU 4K7 ISA Bus
SAQ — SA23 O 3,3V PU 4K7 ISA Bus
IOW# O 3,3V PU 4K7 ISA Bus
|IOR# O 3,3V PU 4K7 ISA Bus
MEMRD# O 3,3V PU 4K7 ISA Bus
MEMWR# O 3,3V PU 4K7 ISA Bus
SBHE# O 3,3V PU 4K7 ISA Bus
AEN O 3,3V PU 4K7 ISA Bus
BALE O 3,3V PU 4K7 ISA Bus
TC O 3,3V PU 4K7 ISA Bus
IOCHRDY I 3,3V PU IK ISA Bus
|OCS16# I 3,3V PU IK ISA Bus
MEMCS16# I 3,3V PU IK ISA Bus
RSTDRV 0 3,3V PU 4K7 ISA Bus
IRQ3 - IRQ15 I 3,3V PU 4K7 ISA Bus
DACKO# - DACK6# 0 3,3V PU 4K7 ISA Bus
DRQO - DRQ6 I 3,3V PD 4K7 ISA Bus
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Signal yp Pegel Widerstand Gruppe
SYSCLK | 5v ISA Bus

0osC I 5v ISA Bus

KSIO — KSI7 I 5V Keyboard Matrix
KSOO0 - KSO7 0] 5V Keyboard Matrix
LEDNUM# 0] 5V SR 330R Keyboard Matrix
LEDPAD# 0] 5V SR 330R Keyboard Matrix
LEDCAPS# 0 5V SR 330R Keyboard Matrix
KBDATA , MDATA B 5V PS/2 Keyboard/Mouse
KBCLK , MCLK 0 5V PS/2 Keyboard/Mouse
DO-D7 B 5v Parallele Schnittstelle
STRB# B 5v Parallele Schnittstelle
AFD# B 5v Parallele Schnittstelle
SLCTIN# B 5v Parallele Schnittstelle
INIT# B 5v Parallele Schnittstelle
ERR# I 5v PU 1K Parallele Schnittstelle
ACK# I 5v PU 1K Parallele Schnittstelle
BUSY I 5v PU 1K Parallele Schnittstelle
PE I 5v PU 1K Parallele Schnittstelle
SLCT I 5V PU 1K Parallele Schnittstelle
DRVENO 0] 5V Floppy
DRVENL1 0] 5V Floppy
INDEX# | 5V PU 2K Floppy
MOT#0 , MOT#1 0] 5V Floppy
DRV#0 , DRV#1 o] 5V Floppy

DIR# 0] 5V Floppy

STEP# 0] 5V Floppy
WDATA# 0] 5V Floppy
WGATE# 0] 5V Floppy
TRKO# | 5V PU 2K Floppy
WPROT# | 5V PU 2K Floppy
RDATA# I 5V PU 2K Floppy
HDSEL# 0 5V Floppy
DSKCHG# I 5V PU 2K Floppy
IDE_CS#0, IDE_CS#1 0 5V IDE
IDE_EN# 0 5 IDE

DCD#2 , DCD#3 I 5v Serielle Schnittstelle
DSR#2 , DSR#3 I 5v Serielle Schnittstelle
RXD2 , RXD3 I 5v Serielle Schnittstelle
RTS#2, RTS#3 0] 5v Serielle Schnittstelle
TXD2 , TXD3 0] 5v Serielle Schnittstelle
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Signal yp Pegel Widerstand Gruppe

CTS#2 , CTS#3 I 5v Serielle Schnittstelle
DTR#2 , DTR#3 0 5V Serielle Schnittstelle
RI#2 , RI#3 I 5V Serielle Schnittstelle
DCD#1, DCD#4 I 3,3V Serielle Schnittstelle
DSR#1 , DSR#4 I 3,3V Serielle Schnittstelle
RXD1, RXD4 I 3,3V Serielle Schnittstelle
RTS#1, RTS#4 0 3,3V Serielle Schnittstelle
TXD1, TXD4 0] 3,3V Serielle Schnittstelle
CTS#1, CTS#4 I 3,3V Serielle Schnittstelle
DTR#1, DTR#4 0 3,3V Serielle Schnittstelle
RI#1,RI#4 I 3,3V Serielle Schnittstelle
SEROUT 0 5V IRDA Schnittstelle
SERIN I 5V IRDA Schnittstelle
SSI_ DO 0 3,3V Synchrone Serielle Schnittstelle
SSI_ DI I 3,3V Synchrone Serielle Schnittstelle
SSI_CLK 0 3,3V Synchrone Serielle Schnittstelle
GPCS#0 ... GPCS#7 0 3,3V System
BIOSCS# 0 3,3V System
ROMRD# @) 3,3V System
FLSHWR# O 3,3V System
EXTBIOS# I 5v System
GP_A24, GP_A25 0 3,3V PU4K7 System
SW_RST# I 3,3V System
Speaker 0 3,3V System

TCK | 3,3V JTAG

T™S | 3,3V JTAG

TDI | 3,3V JTAG

TDO 0 3,3V JTAG
CMDACK 0 3,3V DEBUG

BR | 3,3V DEBUG

STOP 0 3,3V DEBUG

TRIG 0 3,3V DEBUG
PWRGOOD 0 3,3V SYSTEM

VBAT P 3,0v Batterie
VCC_CORE P 2,5V Spannungsversorgung
3vVCC P 3,3V Spannungsversorgung
VCC P 5v Spannungsversorgung
GND P Masse Spannungsversorgung
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10.1 Verwendete Nomenklatur

T Alle kursiv dargestellten Worter sind Signalnamen, die gleichlautend in der Tabelle der Signalbelegung
aufgelistet sind.
T Signale an deren Namen das Doppelkreuz (#') angeh&ngt oder Bestandteil ist, sind bei 0-Pegel aktiv.

10.2 Synchrone serielle Schnittstelle

Die Signale SSI_DO, SSI_DI und SSI_CLK ergeben zusammen eine in Hardware realisierte synchrone serielle Schnitt-
stelle. Soll ber diese Schnittstelle mehr als ein externes Gerat angesteuert werden, so mussen zusatzliche Auswahl-
signale erzeugt werden (beispielsweise tiber GPIO).

10.3 Adressraumerweiterung

Die Signale GP_A24 und GP_A25 erweitern den Adressraum auf dem ISA-Bus- bzw. dem General-Purpose-Bus von
16 MB (ISA-Bus) auf 64 MB. Bei der Verwendung dieser Signale ist zu beachten, dass es zu Adressspiegelungen
kommt, sofern ISA-Gerate vorhanden sind, die nur 24 Adressleitungen dekodieren. Evtl. missen ISA-Bussignale blok-
kiert werden, wenn eine dieser beiden Leitungen einen 1-Pegel fiihrt, also ein Adressraum oberhalb 16 MB adressiert
werden soll.

10.4 IrDA - Schnittstelle

Zu dieser Gruppe gehoren die Signale SERIN und SEROUT. SERIN erwartet das aufbereitete Signal eines Infrarot-Emp-
fangers, SEROUT stellt das modulierte Sendesignal fiir einen Infrarot-Sender bereit. Die Hardware, die diese Signale
bereitstellt, kann in zwei Modi betrieben werden (RS232-konform oder IrDA). Dadurch liegen jeweils die gleichen Si-
gnale auf SEROUT/ und TXD3 bzw. SERIN/ und RXD3.

10.5 Serielle Schnittstelle 1, 2, 3 und 4

Die Signale DCD#n, DSR#n, RXDn, RTS#n, TXDn, CTS#n, DTR#n und RIi#n bilden zusammen jeweils eine serielle
Schnittstelle. Die logischen Signale entsprechen dem Standard einer COM - Schnittstelle, jedoch werden von der So-
lidCard2 nur Pegel mit TTL-Niveau bereitgestellt. Diese miussen extern mittels Pegelwandler angepafit werden.

T serielle Schnittstelle 1 =1/0 Bereich Ox3F8 [COM 1]

T serielle Schnittstelle 2 =1/0 Bereich Ox3E8 [ COM 3]

T serielle Schnittstelle 3 =1/0 Bereich 0x2E8 [COM 4 ]

T serielle Schnittstelle 4 =1/0 Bereich 0x2F8 [COM 2]

10.6 Adressierung des System-BIOS

Die Signale EXTBIOS# , ROMRD#, FLSHWR# und BIOSCS# beeinflussen die Adressierung eines System-BIOS. Uber das
Signal EXTBIOS# kann festgelegt werden, aus welchem Baustein der Prozessor nach einem Reset sein Initialisie-
rungsprogramm beziehen soll. Liegt EXTBIOS# auf 1-Pegel, wird das interne Flash auf der SolidCard Il Giber das Signal
BIOSCS# adressiert, bei 0-Pegel wird das interne Flash auf der SolidCard Il Uber das Signal GPCS#2 adressiert. In die-
sem Fall muR3 dann extern ein ROM/Flash auf das Signal BIOSCS# reagieren, damit der Prozessor nach einem Sy-
stemstart ein Initialisierungsprogramm erhalt.

SolidCard Il
Flash
A
1 0 EXTBIOS#
i BIOSCS# -
A J L
GPCS2# >

ROMRD# und FLSWR# signalisieren die Datenrichtung wahrend eines Zugriffs auf die ROM/Flash-Speicher.
10.7 Chip-Auswahlsignale

Die Signale der Gruppe GPCS#n sind frei programmierbare Auswahisignale fiir externe Bausteine. Die Signale wer-

den erst Uber die Programmierung im Chip-Satz in ihrer Bedeutung festgelegt. D.h. die Startadresse, der Adressbe-

reich und der Adressraum (Speicher oder E/A) kbénnen per Software bestimmt werden. Nicht jedes dieser Auswabhlsi-

gnale steht zur freien Verfligung. Je nach Variante und Systemzustand sind einige Signale bereits belegt:

T GPCS#0 adressiert das Flash-File-System auf der SolidCard Il. Daher liegt dieses Auswahlsignal im Adressraum
und —bereich fest. Neben dem Flash-File-System existiert noch die Mdglichkeit eines groRen Flash, welches auch
das System-BIOS enthélt. Auch in diesem Fall kann dieses Signal nicht anderweitig verwendet werden.
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T GPCS#1 adressiert das integrierte 512k SRAM. Nur wenn dieser Baustein nicht bestlickt ist, kann das Signal frei
verwendet werden.

T GPCS#2 kann das interne Flash oder auch ein extern angeschlossenes auswahlen. Siehe dazu Adressierung des
System-BIOS.

T GPCS#3 adressiert den integrierten Tastaturcontroller. Nur wenn dieser nicht bestiickt ist, kann dieses Signal frei
verwendet werden.

10.8 Matrix-Tastatur

Um eine einfache Matrix-Tastatur statt einer externen PS/2-Tastatur verwenden zu kénnen, stellt die SolidCard?2 die Si-
gnale LEDNUM#, LEDCAPS#, LEDPAD#, KSIO...KSI7 und KSOO0..KSO7 bereit. Die Signale LEDNUM# und LEDCAPS# stellen
den Ersatz fur die beiden gleichnamigen LED an einer Standard-Tastatur dar. LEDPAD# hat eine Sonderfunktion fiir Ta-
staturen mit Mehrfachbelegung. Hiermit kann eine dauerhafte Umschaltung bestimmter Tasten auf eine weitere Be-
legungsebene angezeigt werden (ahnlich der Umschaltung auf GrofZbuchstaben). Zwischen den Signalen KSIO...KSI7
und KSOO0...KSO7 werden die Tasten in einer Matrix angeordnet. Die Belegung der Tasten erfolgt wahrend der Syste-
minitialisierung.

10.9 PS/2 Signale
Die Signale KBDATA und KBCLK bedienen eine Standard-PS/2-Tastatur, MDATA und MCLK eine PS/2-Maus.
10.10 PCI - Bus Signale

Zu dieser Gruppe gehort eine Reihe von Signalen:

T AD[0]...AD[3]]: Daten- und AdreRRbus.

T C/BE#[0]...C/BE#[3]: Kommando - bzw. Byte-Freigabesignale.

T SERR#, PAR, PERR#: Priif- und Fehlersignale.

T STOP#, TRDY#, DEVSEL#, FRAME#, IRDY#: Signale flr die Steuerung des Protokollablaufs.

T REQ#[0]...REQ#[2], GNT#[0]...GNT#[2] : Signale fur die Verwaltung von Bus-Master-Zugriffen.

T PCI_RST#: Rucksetzsignal fur alle Komponenten am PCI-Bus.

T INTHA]...INT#[D]: Signale zur Unterbrechungssteuerung.

T PCI_CLK und PCI_CLKFB: PCI - Taktausgang und Riickkopplung. Da es sich beim PCI - Bus um einen Hoch-
geschwindigkeitsbus handelt, sind seine Signale der Norm entsprechend zu behandeln. Nur dann kann ein ord-
nungsgemaner Betrieb gewahrleistet werden.

10.11 Anschluf? fir IDE-Gerate

Die Signale

T IDE_CS#[0] und IDE_CS#{1]

T IDE_EN#

steuern Zugriffe auf IDE-Geréte. Zusammen mit den ISA-Signalen SD[O]...SD[15], A[Q]...A[2], IOR#, IOW#, IOCS16# und
IOCHRDY wird der tatsachliche Zugriff durchgefihrt.

10.12 Floppy-Disk-Anschlufd

Die 16 Signale des Floppy-Anschlusses kdnnen direkt mit einem Floppy-Laufwerk verbunden werden. Beachten Sie
die bei diesen Signalen notwendigen Pull-Up-Widerstande zur Sicherstellung von Ruhepegeln. Diese werden auch
bendtigt, wenn kein Laufwerk angeschlossen ist. Die Pull-Up-Widerstande kénnen nur dann entfallen, wenn die
Schnittstelle generell nicht freigeschaltet ist, oder, wie im Falle des erweiterten Temperaturbereichs der SolidCard I,
der Floppy-Controller nicht vorhanden ist.

10.13 Paralleler Druckeranschlufd

Die 17 Signale des Druckeranschlusses kdnnen direkt mit einem externen Drucker verbunden werden. Beachten Sie
die teilweise notwendigen Pull-Up-Widerstéande zur Sicherstellung von Ruhepegeln. Diese werden auch benétigt,
wenn diese Schnittstelle nicht verwendet werden soll. Die Pull-Up-Widerstande kdénnen nur dann entfallen, wenn die
Schnittstelle generell nicht freigeschaltet ist, oder, wie im Falle des erweiterten Temperaturbereichs der SolidCard I,
der Schnittstellen-Controller nicht vorhanden ist.

10.14 ISA-Bus-Signale

Diese Signalgruppe stellt einen Standard-ISA-Bus bereit. Die meisten der Signale besitzen nur 3,3V-Ausgangspegel
und bendtigen teilweise Pull-Up-Widerstande zur Sicherstellung der bendtigten Ruhepegel. Es kdnnen aber externe
5V Bauteile angeschlossen werden, da alle Signale 5V tolerant sind.

T SD[0]...SD[15]: 16 Bit Datenbus. 8 Bit Gerate werden ausschlie3lich Giber SD[0]...SD[7] angesprochen.

T SA0]...SA[23]: 24 Bit Adressbus fir Zugriffe auf 16MB Adressbereich.

T SBHE#: Signalisiert einen Datentransfer Giber SD[8]...SD[L5] von Seiten der CPU.

T BALE: Signalisiert eine giltige Adresse auf den Leitungen SA[0]...SA[19], LA[20]...LA[23]
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T IRQ[3]...IRQ[7], IRQ[10]...IRQ[15]: Uber diese Signale kann eine externe Einheit eine Unterbrechungsanforderung an
die CPU weiterleiten. Zu beachten ist jedoch, daf einige Leitungen bereits durch Standardkomponenten belegt
sind.

T MEMCS16#: Eine externe Einheit kann Uber dieses Signal die Mdglichkeit eines 16 Bit Speicher-Zugriffs signalisie-

ren.

MEMRD# und MEMWR#: Diese Signale legen die Datenrichtung bei einem Speicherzugriff fest.

IOCS16#: Eine externe Einheit kann Uber dieses Signal die Mdglichkeit eines 16 Bit E/A-Zugriffs signalisieren.

IOR#, IOW#: Diese Signale legen die Datenrichtung bei einem E/A Zugriff fest.

IOCHRDY: Eine externe Einheit kann Uber dieses Signal einen Zugriff verlangern. Ein 0-Pegel auf dieser Leitung ver-

langert den Zugriff.

T DACK#[0] und DRQ[O], DACK#[2] und DRQ[2], DACK#[5] und DRQ[5], DACK#[6] und DRQJ[6] : Anforderungs- und
Antwortsignale der CPU-Einheit fir direkten Speicherzugriff (DMA). Ein 1-Pegel auf einer der DRQ[n]-Signale fordert
eine direkte Dateniibertragung an, DACK#(n] fiihrt die Ubertragung durch.

Der DMA Kanal 0 kann bei Benutzung des I2C-Busses bzw. des seriellen EEPROM nicht verwendet werden. Die
externen Widerstande fir DACK#0 und DRQO durfen in diesen Fall nicht bestlickt werden.

T TC: Die CPU-Einheit fiir den direkten Speicherzugriff kiindigt (iber dieses Signal die Ubertragung der letzten Daten
an. Dieses Signal wird gleichzeitig mit einem der DACK#[n]-Signale gultig.

T AEN: Fihrt dieses Signal 0-Pegel, kontrolliert die CPU den ISA-Bus. Bei 1-Pegel erfolgt ein direkter Speicherzugriff.

T RSTDRV: Rucksetzsignal fiir ISA-Bus Komponenten.

T SYSCLK: ISA-Bus Systemtakt. Ein Takt mit der Frequenz 8,33MHz wird an dieser Stelle in die SolidCard Il eingespeist
(nur erforderlich, bei Verwendung des interne Tastaturcontrollers).

T OSC: Der System-Takt mit der Frequenz 14,318MHz wird an dieser Stelle in die SolidCard Il eingespeist. Dieser Takt
ist nur notwendig, wenn der interne Multi-1/0 verwendet wird (Floppy, Drucker).

10.15 Sonstige Signale

SPEAKER: Lautsprechersignal. Zu beachten ist, daf? dieses Signal ein Gleichstromsignal ist und ggf. bei einem Dauer-
signal einen Lautsprecher zerstoren kann.

SW_RST#: Uber einen Taster, der dieses Signal auf 0-Pegel bringen kann, kann das gesamte System zuriickgesetzt
werden.

10.16 Spannungsversorgung

VBAT: Einspeisung von 3,6V Batteriespannung fiir die Sicherung des internen CMOS-RAM und Uhr.
VCC: 5V Grundversorgung des Systems
3VCC: 3,3V Grundversorgung des Systems.

VCC_CORE und FB_VCORE: 2,5V Grundversorgung des CPU-Kerns und Regelungsriickkopplung. FB_VCORE ermdg-
licht es, die Spannung direkt an der CPU zu regeln.

VCC_CORE out 2,5V Regler
CPU |\ FB_VCORE

Sense

SolidCard Il

11 Designhinweise
Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, Ihre eigene Grundkarte technisch sicher zu entwerfen.

11.1 Grundsatzliches

T Wenn Sie den PCI-Bus nicht verwenden, miissen Sie trotzdem die Pullup-Widerstande und die Taktriickfiihrung auf
dem PCI-Bus vorsehen.

T Der Reset-Generator auf der SolidCard Il verfiigt iiber einen re-triggerbaren Eingang. D.h. das dieser Baustein
nach erfolgter Triggerung den Reset-Eingang auf weitere Trigger-Signale kontrolliert. Sollten diese eintreffen, wird
die Reset-Zeit neu gestartet. Wird auf der Basiskarte ebenfalls ein Reset-Generator mit dieser Eigenschaft
eingesetzt, kann dies zu einem dauerhaften Reset fllhren, da sich beide Generatoren gegenseitig immer wieder
neu starten. Wenn Sie auf der Basiskarte auf einen zusétzlichen Reset-Generator nicht verzichten knnen, wahlen
Sie daher einen mit einer festen Reset-Zeit, die nicht re-triggerbar ist.

T Beachten Sie beim Einschalten des Systems, daR die ansteigende 3,3V Versorgung zu keinem Zeitpunkt tiber der
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ansteigenden 5V Versorgung liegen darf. Dies kann beispielsweise dadurch vermieden werden, indem die 3,3V
Versorgung aus der 5V Versorgung erzeugt wird (Kaskadierung). Ebenfalls ist es mdglich, die 3,3V Erzeugung erst
frei zu schalten, wenn die 5V Versorgung ihren Nominalwert erreicht hat. Andernfalls kann es zu ,Latch-Up*
Effekten kommen, die zu dauerhaften Schaden an der SolidCard Il fiihren kdnnen.

Der ISA-Bus wird Uber den prozessorinternen General-Purpose Bus emuliert. D.h. dieser kann einen vollstandigen
ISA-Bus bereitstellen, sofern Sie ihn benétigen.

Wenn Sie keine externen Gerate am General-Purpose-Bus anschlieBen, die einen vollstandigen ISA-Bus beno-
tigen, stehen lhnen die nicht bendtigten ISA-Bussignale als General-Purpose-I/O-Signale zur Verfligung. Diese
kdnnten dann andere Steuerungsaufgaben tbernehmen.

Wenn Sie nur Gerate am General-Purpose-Bus anschlief3en, die alle einen schnelleren Zugriffszyklus als 1 s (ISA-
Standard) unterstiitzen, kdnnen Sie diesen Bus beschleunigen. Beispielsweise wére ein 100ns Zugriffszyklus ein-
stellbar, der einen Datendurchsatz von rund 20MB pro Sekunde ermdglichen wirde (statt 2MB pro Sekunde bei
ISA-Standard).

Am General-Purpose-Bus stehen 26 statt 24 Adressleitungen zur Verfiigung. Dies erweitert den Adressraum von
urspriinglich 16 MB (ISA-Standard) auf 64MB. Sollten Sie aber Geréate anschlieRen, die eine eigene Adressdeko-
dierung durchfiihren und sich dabei am ISA-Standard orientieren (also die Adressleitungen A24 und A25 nicht be-
ricksichtigen), missen Sie die vierfache Spiegelung des 16MB Adressraums selbst abfangen. Dieses Problem
kann beispielsweise bei Geraten auftreten, die sich selbst im Adressbereich 0x00A0000 bis OXOOFFFFF einblenden
(Grafik- und Netzwerkadapter). Diese wirden auch bei Zugriffen in den Bereichen 0x10A0000...0x10FFFFF,
0x20A0000...0x20FFFFF und 0x30A0000...0x30FFFFF reagieren und damit den Buszugriff stéren. Sie umgehen
dieses Problem, in dem Sie konsequent auf solche Geréte verzichten oder aber mit den Adressleitungen A24 und
A25 ein ,Ausschaltsignal” erzeugen, was diese Gerate wahrend eines Zugriffes davon abhalt, den Bus zu
dekodieren.

Mit den Chip-Select-Signalen des Prozessors kdnnen Sie ein Gerat beliebig im Adressraum des Prozessors pla-
zieren. Die Adressleitungen A0...A25 haben dann nur noch einen Einfluf? auf die Grél3e des angeschlossenen
Gerats. Durch geschickte Plazierung im Adressraum kdnnen Sie eine Kollision mit Geraten vermeiden, die selbst
eine Adressdekodierung durchfihren.

Gerat #1 kénnte vom Prozessor im Adressbereich 0xC0000000...0xCOO7FFFF, Gerat #2 im Adressbereich
0xC0080000...0xCO09FFFF angesprochen werden. Zum General-Purpose-Bus hin werden dabei aber nur Adres-
sen zwischen 0x0000000 und 0x009FFFF ,sichtbar” (A26 bis A3l gibt es nicht). In beiden Féallen werden bei diesen
Zugriffen niemals Adressen auf dem General-Purpose-Bus generiert, die mit dem Netzwerkadapter kollidieren,
trotz der Verwendung des gleichen Busses.

0 256k 512k 768k 1024k

werk

Gerat #1

Gerat #2

Mittels dieses ,Kniffs“ kdnnen Sie auch den kompletten ISA-Bus mit seinem Adressraum von 16MB aus Sicht des
Prozessors in einen anderen Adressraum legen. Normalerweise teilen sich RAM und der ISA-Bus die ersten 16
MB des Prozessoradressraums und immer da, wo ein ISA-Zugriff erfolgen soll, biiRt man den RAM-Speicher an
der gleichen Stelle ein. Beispielsweise kénnen Sie einen Zugriff tiber den General-Purpose-Bus im Bereich
0x8000000...0x80FFFFFF einstellen, der aus Sicht der angeschlossenen ISA-Gerate trotzdem wie ein normaler
Zugriff im Bereich 0x00000000...0x00FFFFFF erfolgt. Der Speicher einer Grafikkarte lieRe sich dann beispielsweise
tber die Adresse 0x800A0000 ansprechen. Der echte Adressbereich 0x00000000...0x00FFFFFF aus Sicht des Pro-
zessors kann in diesem Fall vollstandig mit RAM gefllt sein.

Der Zugriff auf die Flash-Speicher erfolgt zwar ebenfalls iber den General-Purpose-Bus, jedoch nur tiber dessen
Daten- und Adresssignale. Ein zusatzlicher Satz an Steuersignalen sorgt flir eine logische Trennung der Zugriffe,
die damit unabhéangig zu den normalen Zugriffen erfolgen kénnen (und zu keiner Adress-Kollisionen fiihren). Aus
diesem Grund ist es mdglich, auf ein 2MB Flash linear Uber den General-Purpose-Bus zuzugreifen, ohne mit Ger-
aten im Bereich 0xA0000...0xFFFFF zu kollidieren. Diese ,,sehen” den Zugriff nicht.

Die SolidCard Il kann ein internes und ein externes Flash adressieren. Durch die logische Trennung auf dem
General-Purpose-Bus kann das externe Flash beliebig(!) groR sein.
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11.2 Verdrahtungsregeln fur einen PCI-Bus mit einem Gerét

Wenn Sie nur ein Gerat am PCI-Bus betreiben wollen, miissen Sie nur die zwei Langen der Taktzu- und —riickfihrung
beachten. Die Laufzeit beider Signale muR auf 2 ns gleich sein. D.h. zwischen dem Eintreffen der Taktflanke am PCI-
Gerat und am Ruckfihrungsanschluf? darf maximal ein Unterschied von 2 ns liegen (L&nge 1 = Lange 2 + Lange 3).
Die Laufzeiten auf der SolidCard Il (vom Stecker zum Prozessor) sind bereits auf Gleichheit optimiert.

PCl Gerat

\¥

1
Lange 3

Takt
<—Llange2—

€¢—Lange 1

vy

SolidCard Il

11.3 Verdrahtungsregeln fiir einen PCI-Bus mit mehreren Geréaten

Sollen mehrere Gerate am PCI-Bus betrieben werden, ist der Einsatz eines Takt-Puffers mit geringem Versatz der
erzeugen Takte unerlaglich (sog. ,Zero Delay Clock Buffer").

Ruckfuhrungslange

Signal-Lange #3

Signal-Lange #2

Signal-Lange #1 ?

PCI Gerat #3 PCl Gerat #2 PCI Gerat #1

Zero Delay

Clock Buffer
[
(]

SolidCard I

‘ Kurz halten ’ ’ ‘
PCI Bus

<4——————————max. 2ns Laufzeitunterschied ————p> o

In diesem Beispiel mussen die Takt-Leitungen Si gnal - Lange#3, Si gnal - Ldnge #2, Si gnal - Ldnge #1 und
die Rickf Uhr ungsl dnge auf 2ns Laufzeit gleich sein. Dies kann immer durch meandern der Leitungen erreicht
werden. Als zweite Rahmenbedingung missen die Datensignale auf dem PCI-Bus selbst eine kiirzere Laufzeit als die
zuvor angesprochenen Takte besitzen. Verdrahten Sie also zunéchst den Bus, messen dessen langste Signallaufzeit
und passen den Takt daran an. Achten Sie beim Verdrahten darauf, moglichst keine bzw. méglichst kurze Stegleitun-
gen zu den angeschlossenen Geraten herzustellen.
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11.4 Optionale Bauteile am PCI-Bus

)

e

Optional A
PCI Device #2 / | Device \
.

e N | B== |

Sollten Sie optionale PCl-Bauteile vorsehen, achten Sie darauf, diese niemals am Ende des PCI-Busses zu plazieren.
Wird das Bauteil nicht bestiickt, schaffen Sie dadurch eine mitunter sehr lange Stegleitung, die zu einem unzuverlas-
sigen Datenverkehr fllhren kann. Plazieren Sie optionale Bauteile zwischen zwei immer existierenden Endpunkten
(ein PCI-Device und die SolidCard II)

Optional

PCI Device #2 PCl Device #1

SolidCard Il
SolidCard I

12 Schaltplanhinweise

12.1 AnschluR eines Diskettenlaufwerks

vcc vcc vcc vcc vcc vcc vcc
2k0 [2k0 [2k0 [2k0 [2k0 [2k0 |20
8
INDEX# s 5624 INDEX#
TRKO# 560 TRKO#
WRTPRT# S0 WPROT#
RDATA# @ 34 RDATA#
DSKCHG# DSKCHG#
2 1
DRVENO 5 DRVENO GND |3
DRVEN1 {O0R | DRVEN1 GND &
p
GND |~
10, GND 51
MTR#0 164 MOTO# GND
MTR#1 ] MOT1# GND 4
GND 4
14 GND
DS#0 15 DRVO# GND 79— 9
DS#1 ] DRV1# GND 5749
on |55
8 GND 55—
DIR# 0 DIR# GND 574
STEP#| 2: STEP# GND g
WDATA# 74 WDATA# GND 57—
WGATE# 5550 WGATE# GND 35—
DENSEL# C] HDSEL# GND
OXL7X2
o]

Als Stecksystem wird standardmafig eine 2 x 17polige Stiftleiste verwendet. Wichtig sind die in der Grafik vorgesehe-
nen PullUp-Widerstande. Um Probleme mit einigen Laufwerken zu vermeiden, sollten Sie auch den Widerstand in der
DRVENL-Leitung vorsehen. Bei einigen Laufwerken muf3 dieser entfernt werden, damit sie ordnungsgeman funktio-
nieren.

Wenn Sie eine doppelreihige je 17polige Stiftwanne und eine Zahlweise wie nachfolgend abgebildet verwenden, kon-
nen Sie die AnschluBnummern wie zuvor dargestellt ibernehmen.

Seite 25



12.2 Serielle Schnittstellen

Die Pegel aller seriellen Schnittstellen aus der SolidCard Il haben nur TTL-Pegel (5V bzw. 3,3V). Um sie normgerecht
aufzubereiten hat sich die folgende Schaltung bewahrt.

vCcC
gR_100n 12 1
| A || c1+ vee
23 Py ve |23 1000 -H vee
gR_100n 15
=11 C2+ 17 100n
16 V- - GND
c2-
s TTL , RS232 9 2
RXD —{RX0oUTO |  RXINO | S Rx
TXD s{DRINO i DROUTO o B
DTR# ={DRINL | DROUTL | <] DTR#
DSR¥# S| RXOUTL |  RXINL =0f DSR#
RTS# c{DRIN2 | DROUT2 [5= s RTSH#
CTs# >{RxoUT2 | RXIN2 |53 o cTs#
RI# S RXOUT3 | RXIN3 |3 1 Rif
DCD# RXOUT4 i  RXIN4 DCD# 1
25 : 5 SHLD 75X
Sr{sown i 10 GND SHLD =X
ﬁ—C RXEN# GND j SSVEC
— AX211
GND GND GND

Es sind keine weiteren besonderen MaRnahmen notwendig, da beispielsweise der ESD-Schutz bereits im Pegel-
wandler integriert ist. EMV-MafRnahmen sind aber im Rahmen des notwendigen noch ggf. vorzusehen.

12.3 PS/2 Tastatur- und Mausanschluf?

Die folgende Abbildung zeigt die Realisierung des PS/2-Anschlusses auf unserer Grundkarte. An der MiniDin-Buchse
sind die beiden Schnittstellengruppen Maus und Tastatur gegeniiber der Norm vertauscht. Dies ermdglicht normaler-
weise den direkten und alleinigen Betrieb einer Tastatur ohne die Verwendung eines Y-Adapters. Zusammen mit der
SolidCard Il und dem HyperBoot-Lader kann die Belegung aber der Norm entsprechend vorgenommen werden. Bei-
de zusammen erkennen automatisch, welches Gerét an welchem AnschluB vorliegt und tauschen ggf. intern logisch.

vccC

+5V

(a1

KEYCLK
KEYDATA

BLM21B601S ~——
KBCLK 3
% BLM21B601S ===
KBDAT 3 g

BLM21B601S ~——
MCLK 3 MCLK
MDAT% — BLM21B601S e _ moLK

vce vce vce vce 3

(o

GND
1 1 1 1 iniDin6pol %

; ; ; dod oo

3
BAR43S BAR43S BAR43S BAR43S 47p |a7p |a7p |47p
2 2 2 2

Beachten Sie die ESD- und EMV-Schutzmalinahmen: Der Tastaturcontroller auf der SolidCard Il besitzt keinen eigenen
ESD-Schutz. Zuséatzliche EMV-SchutzmaRhahmen sind ggf. in den beiden Versorgungsleitungen vorzusehen. Berlick-
sichtigen Sie in den Versorgungsleitungen breitere Leiterbahnen, da manche Tastaturen einen sehr hohen Einschalt-
strom aufweisen. Dieser kann ein Vielfaches des normalen Versorgungsstroms sein. Die Zahlweise am MiniDIN ist:

©106
® @ ©

ONO,
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12.4 Tastaturmatrix

Wenn Sie keine PS/2-Tastatur verwenden, sondern selbst eine Tastaturma-
trix integrieren wollen, kdnnen Sie bis zu 64 Tasten in einer 8 x 8 Matrix
aufbauen (Bild rechts). Eine gedriickte Taste muR jeweils den Kreuzungs- out 1
punkt einer ,In x“-Leitung mit einer ,,Out x“-Leitung verbinden.

Die Belegung dieser Tasten ist frei, und wird beim Systemstart in den Tasta-
turcontroller geladen. Der Controller emuliert danach eine Standardtasta-
tur, so daR keine besondere Treibersoftware erforderlich ist. Auch ist der Out4
parallele Betrieb mit einer PS/2 Tastatur moglich und fiir die Software trans- | oy s
parent.

Out 0

o
5
]
]
]
]
it

Out 2

e
it
it
it
it
it
it

Out 3

S,
sttty
Winints
Winints
Winints
Ninints
S,

Out 6

o
=k
=
=
=

I

Wie auf einer Standard-Tastatur kdnnen Sie auch bei der Matrixtastatur Out7
Status-LEDs verwenden. Die Signale selbst filhren aber TTL-Pegel, so dafl3
Sie die strombegrenzenden Widerstande vorsehen missen.

Im nachfolgenden Schaltplan ist die Verdrahtung auf unserer Entwicklungs-
plattform dargestellt. Dort sind alle Signale auf einer Stiftwanne verfiigbar. Beachten Sie weiterhin, daf3 Sie ESD- und
EMV-SchutzmalRnahmen auf Ihrer Tastatur oder der Basiskarte vorsehen missen. Diese sind hier nicht dargestellt.

IN0 In1 In2 INn31In4 In5 In6 In7

P1L P2
P3 P4

3—{330R <__]LEDPAD#

KEYM_OUT7

KEYM_OUT6 LOR_]
KEYM_OUT5

KEYM_OUT4 GND
KEYM_OUT3

KEYM_OUTZ

KEYM_OUTL

KEYM_OUTO

LEDNUM# 330R
LEDCAPS# 330R TR
KEYM_ING E? Eg
KEYM_IN5
KEYM_IN4 P9 P10
KEYM_IN3 P11 P12
P13 P14
KEYM_IN2
KEYM_INL P15 P16
KEYM_INO P17 P18
P19 P20

HEADER10x

wlofsn

©o|~|ujw|-

(ST FN INY(SY

©o|N|u

KEYM_IN[0..7] KEYM_OUT([0..7]

12.5 Druckerschnittstelle

Die Signale der Druckerschnittstelle kdnnen direkt zum Ansteuern eines Druckers verwendet werden, wie sie von der
SolidCard Il geliefert werden. Sie missen diese Signale nur um EMV- und besonders um ESD-Schutzmalinahmen er-
weitern. In der nachfolgenden Abbildung ist nur die EMV-SchutzmaRnahme dargestellt.

vcc  vec vec  vec  vee

ko ko [tko f1ko  [tko
STB#< > {33RT 1] strobes Fault# K‘1‘9 ERR#
2 Ack#t P57 ACK#
AFD# 33R 6] AFD# Busy |53 BUSY
INIT# {33R | 8o INIT# PE 55 PE
SLCTIN# {33R } Select In#  Select SLeT
NC |26 % - . . -
]7 (3R] 7 Ul GND 9 80p [180p [180p [180p [180p
5 33R D[6] GND 55
i 33R D[5] GND 75
[33R] D[4] GND
5 33R D[3] GND
o1 33R -~ 5 DI2] GND 55
0 {33R | D[1] GND |57
[33R ] D[0] GND
010.7] BOX13x2

g g g A e A A A A

Als ESD-SchutzmalRinahme kénnen Sie hier, der vielen Signale wegen, ein Shottky-Dioden Array verwenden. Auf unse-
rer Entwicklungsplattform kommt dabei ein Bauteil des Herstellers Harris Semiconductor vom Typ SP720AB zum Ein-
satz.
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12.6 Festplattenanschluf Gber IDE

Um ein IDE-Gerat (Festplatte, CD-ROM, ZIP, Com-
pact-Flash, etc.) an der SolidCard Il betreiben zu
kdnnen, missen einige Signale gepuffert wer-
den. Dadurch wird ein stérungsfreier Betrieb
auch bei langeren AnschluRkabeln sichergestellt.
Das nebenstehende Bild zeigt den prinzipiellen
Aufbau, den Ihre Schaltung aufweisen sollte. Sie
sollten die Signale mit 5V Pegeln aufbereiten, d.h.
die Puffer mit 5V betreiben, weil die Signale am
ISA-Bus nur 3,3V besitzen.

Normalerweise reichen diese Pegel aus und kén-
nen direkt eine CompactFlash betreiben, wenn
Sie diese direkt auf der Grundkarte plazieren. So-
bald Sie aber ein IDE-Geréat Uber ein l&ngeres An-
schluRkabel betreiben wollen, sind Wandler auf
5V Pegel notwendig.

Sollten Sie 2,5 Zoll Festplatten verwenden wollen,
ist es empfehlenswert, die zum Betrieb notwendi-
ge 5V-Versorgungsspannung zu filtern, bevor die
angeschlossene Festplatte damit versorgt wird.
Beachten Sie bei der Auslegung dieses Filters
aber den wesentlich hoheren Anlaufstrom dieser
Festplatten gegeniiber deren Betriebsstrom.

12.7 Betrieb eines Summers als Lautsprecherersatz

ISA Bus

——ISA IOW#——Pp

IDE IOW#—

—+—ISA AO——P

IDE A0—

—+—ISAALl—P

IDE Al——

——ISA A2——Pp

IDE A2——

—+—ISA Reset—p|

IDE Reset—

—+—ISA IOR#—P

VIVIIVIVV IV

— | IDE_EN#—»

<—-1SA D[0..15]—p

R
m
9
by

AY,

TIDE IOR#—

«—IDE D[0..15]

Eine mogliche Beschaltung zeigt das nebenstehende Bild. Unsere Referenz-
plattform verwendet einen Summer, der Uber eine steigende Flanke am Laut-
sprecherausgang aktiviert wird. Durch die Serienkapazitat ist ein dauerhafter
Betrieb ausgeschlossenen (ohrenfreundliches Verhalten!). Auf unserer Entwick-
lungsplattform verwenden wir einen Summer des Herstellers Digisound (Nor-

derstadt) des Typs F/TCW 05.

—>

>

>

—>

IDE Bus

SPEAKERD—II——*
.

100n

1N4148

Summer
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Anhang A

Mechanischer Aufbau der SolidCard |l

Beim Einbau der SolidCard Il muf? die Gesamththe des Aufbaus beachtet werden. Die SolidCard Il ist in verschie-
denen Steckerhéhen erhdltlich. Abgebildet ist die Standardhéhe. Um Bauteile unter der SolidCard Il plazieren zu
konnen, ist die Bauhthe der Bauteile auf der Unterseite der SolidCard Il zu beachten. Bei einer Steckerhéhe von
6mm verbleibt unter der gesamten Leiterkarte ein Raum von 4mm Bauhd6he. Beachten Sie weiterhin ein notwen-
diges Spiel zwischen den Bauteilen, damit die Bauteile auf der Unterseite der SolidCard Il nicht Ihre Bauteile auf
der Grundkarte berihren.

max. Baufeilhohe

L/ \ Solid Card

L5 || ‘
\ \
- 0 C

15

Basiskarte \\\Je nach eingesefzen
Steckertyp

Sollten Sie Bauteile unter der SolidCard Il plazieren, achten Sie weiterhin auf deren Verlustleistung. Sie beugen da-
mit Ausfallen durch Uberhitzung vor. Diesen Umstand sollten Sie auch beachten, wenn Sie Ihre Grundkarte zu-
sammen mit der SolidCard Il in einem Geh&use unterbringen. D.h. oberhalb der SolidCard Il sollten Sie noch et-
was Raum lassen.



Anhang B

Positionierung der SolidCard Il auf der Grundkarte

Dargestellt ist die Durchsicht durch die SolidCard Il auf die Grundkarte. D.h. die Pin 1-Markierungen zeigen die
Ausrichtung der beiden Stecker auf der Grundkarte. Alle MaRe sind in mil angegeben.
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Anhang C

Stecksystem auf der Basiskarte

Auf lhrer Basiskarte muf3 ein Stecksystem der Herstellerfirma MOLEX, Typ 52760-1609 zum Einsatz kommen, um
die SolidCard Il sicher aufstecken zu kdnnen.

Diesem Stecksystem liegt folgende technische Zeichnung zu Grunde

Anschliisse A B C D
160 58,67mm (2,309inch) | 50,165mm (1,970inch) | 55,07mm (2,168inch) | 53,47mm (2,105inch)
- .lﬂl'l P,
b=z B =
0.635 Typ
0254

B b | 11011 11 1 ity s 11 ' ﬂ

__f-'___'E.EE.E.E.E___'-"l'___
é«, 5.40
'” 7
PO — ————OOaUo — _" ' =
il

1

25
| 131131 11311171 | g/ g 113131 iE




Anhang D

Layout-Symbol fiir das SolidCard Il Stecksystem

Flr das Erstellen eine Layout-Symbols empfiehlt Molex die Verwendung der unten angegebenen Mal3e. Damit Sie
die beiden Stecker einfacher auf der Basiskarte passend zur SolidCard Il plazieren kdnnen, sollten sie den

Nullpunkt Ihres Layout-Symbols horizontal und vertikal in die Mitte legen.

C
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Anhang E

Besonderheiten bzw. Inkompatibilitaten

T Der Linux-Treiber fiir den Disketten-Controller darf nicht Gber die Werte im CMOS-RAM das angeschlossene
Diskettenlaufwerk ermitteln. Das CMOS-RAM enthélt keinerlei Inhalt. Verwenden Sie statt dessen den
Kernelparameter ,floppy=..."

T Einige Ressourcen wie DMA- und Interruptkanéle kdnnen vom Anwender nicht frei vergeben werden.
Sprechen Sie mit uns Uber die Verteilungsmdglichkeiten. Wir erstellen Ihnen dann einen speziell auf lhre
Erfordernisse abgestimmten HyperBoot-Lader.

T Der Timer-Baustein, der in einem Standard-PC-System mit einem Takt von 1,19318 MHz versorgt wird, wird auf
der SolidCard Il Chipsatz-bedingt nur mit einem Takt von 1,1892 MHz versorgt. Wird also basierend auf diesem
Takt eine Uhrzeit geflihrt, wird diese Uber einen langeren Zeitraum deutlich nachgehen. Abhilfe kann hier ein
neu berechneter Reload-Wert schaffen, der die Interruptperiode an diese abweichende Grundfrequenz
anpalt.

Warenzeichen

PS/2 ist eingetragenes Warenzeichen der International Bussiness Machines Corp.
Linux ist eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds
Elan ist eingetragenes Warenzeichen von Advanced Micro Devices Inc.
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